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Abstract (en)
An electrode system for discharge lamp has ceramic discharge vessel (5) comprising an electrode (1), a bushing (2) soldered through the discharge
vessel and a power line (3) or a power line pin. The bushing (2) has a platinum group metal and is soldered with solder (4) directly on the ceramic
of the discharge vessel (5). (A) A method for manufacturing an electrode system#(B) A ceramic discharge vessel#(C) Use of a ceramic discharge
vessel in metal halogen lamps.

Abstract (de)
Es wird ein Elektrodensystem mit einer Stromdurchfiihrung durch ein keramisches Entladungsgefaf bereitgestellt, mit dem einerseits die
Sichtleistung von Lampen erhéht wird und andererseits eine kleinere Dimensionierung erméglicht wird. Hierzu weist die Stromdurchfiihrung
Rhenium oder Platingruppenmetall auf. Hiermit ist auch eine verbesserte Farbwiedergabe erreichbar. In bevorzugten Ausfiihrungen besteht die
Stromdurchfiihrung aus Rhenium oder einer Rheniumlegierung oder aus einem Platingruppenmetall oder einer Platingruppenmetalllegierung, wird
die Stromdurchfhrung im Entladungsgeféaf biindig verlétet, weist das Entladungsgefan keinen Schaft auf, besteht die Stromdurchfiihrung aus einer
oder mehrerer zusammengeflgten Kugeln. <IMAGE>
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